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                        精密慢速切割機 
                         KCM – SM100 

             
 

 

 
本機適用於精密切割微薄、硬、脆、 

韌性材料試樣，為各類領域材料工程師 
及大學研究單位製作電子顯微鏡檢測試      

    樣不可缺少的利器，精密、穩定、平順 
、方便是本機最大的優點。 

 

 

 

型    式  KCM - SM100 (手動) 
切割容量 圓棒: Max∮25 mm  ; 方形: 25 x 40 mm -- 客製化切割尺寸可商議指定   

位移調控 
SUS304# 不銹鋼手輪驅動調控試樣主臂左右手動移位0 ~ 25mm,切割主      
軸馬達精密穩定驅動,速率無段調控 

位移顯示 LED數字顯示位移量, 最小位移顯示值0.01mm 
切割速率  0 ~ 300 RPM (無段調控附速度指示錶) - 客製化速率可商議指定 
斷點停機  內建試樣切斷瞬間, 自動停機安全裝置 

切割刀具 
外徑∮4吋 ~ 5吋 x 內徑∮12.7 m/m x 0.3-1.0 mm 鑽石切割刀 

 a.電鑄式, 樹脂式鑽石切割刀, 適用陶瓷, 高合金鋼, 高分子類材料可選配 
b.0.3mm鑽石切割刀片及其他材料刀片(美製品)訂購價格另議 

切割荷重  不銹鋼荷重砝碼 50g , 100g , 200g , 300g    

切割冶具  a.大小V型冶具 x 2 片   b.上下壓花平面冶具 x 2 片 

切 割 槽 
 a.500ml水容量,槽內切割殘屑清理不須鬆動切割刀片  
 b.配備殘屑污液承接盒 x 1 只 

機體電源 AC 220V / 110 V x 1∮x 50HZ / 60HZ 
機體尺寸 370 (w) x 370 (d) x 260 (h) mm; 機體重量: 34 公斤 

標凖附件 
a.長短扳手 x 1 組                    b.不銹鋼荷重及平衡砝碼 x 1 組  
c.外徑∮4 吋台製鑽石切割刀 x 1 片     d.冷卻切削油 200 ml    x 1 罐 

 


